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【��特　集��】

ラッピング（砂ずり）加工の今と加工機が目指す今後
ラッピングは，砂ずりとも呼ばれた古くからある研磨技術で，今でも最新加工技術として進歩を遂げている．現代でも，
スラリーの流れ解明や水晶・シリコン研磨加工の進展，ダイヤモンド微粒子を用いたラッピング，歯車のラッピングなど多
岐にわたって研究開発が盛んに行われている．その進展スピードは，CMPやポリシングとも同等の目をみはるものがあ
る．一方，最近は目を向けることが少なくなった技術の1つでもある．本特集では，研磨の一工程にすぎないが大きな分
量を背負っているラッピングの今と加工機の進化についてご紹介いただき，今なおラッピングが生きている証を示す．
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